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丸文、組込みボードのラインカード拡充 

台湾系小型CPU モジュールメーカー2社を追加 
 

エレクトロニクス商社の丸文株式会社（社長：佐藤敬司、本社：東京都中央区、資本金62億1,450万円、以下 丸文）

は、かねてより産業機器向けに組込み用ボードコンピュータ関連製品を販売してまいりましたが、この度台湾系の小型

CPUモジュールメーカー2社を追加し、更なるラインカードの拡充を図りました。 

これにより、大規模なシステム向けの高信頼製品から、中小規模システムや小型PC組込みアプリケーション向けの

ハイコストパフォーマンス製品まで、幅広いラインナップをカバーすることとなります。 

 

丸文は、エマソン ネットワーク パワー エンベデッド コンピューティング（旧モトローラ社エンベデッド・コミュニケー

ションズ・コンピューティング）製を中心に、各種ボードコンピュータを大型産業機械向けに数多く販売し、組み込み用

CPUボードのノウハウを多く持っています。 

この度ラインカードに追加した台湾メーカーの「ADLINK Technology Inc,」(以下 ADLINK社)と「VIA Technologies, 

Inc.,」(以下VIA社)は、ともに超小型CPUモジュールにおける高い技術力を持っており、ｘ８６系CPUの組込みボードも

得意としています。両社が開発する各種産業用コンピューティング製品をラインカードに加えることにより、お客様の

様々なシステム環境に、より即したソリューションを幅広く提供することが可能となります。 

丸文では、計測・制御、産業用オートメーションをはじめ各産業機械向けに販売していきます。 

 

 

＊ADLINK社製品の優位点 

ＡＤＬＩＮＫ社はPICMG（PCI Industrial Computer Manufacturers Group）のエグゼクティブメンバーとなっており、

COMExpress や PICMG1.3 など PCI バス応用製品の規格策定に関与し、お客様にとって利用しやすい組込み用コンピ

ュータ製品を提供しております。また、インテル社とも Intel Communications Alliance のアソシエイトメンバーになって

おり、同社が提供する最新のチップセットを搭載したボードコンピュータ製品をより早く提供しております。また、小型

CPUモジュールやCompactPCI、スロットタイプのボード製品の豊富なラインナップをそろえ、お客様の要望に最適な製

品を選択いただけます。 

 

＊VIA社製品の優位点 

ＶＩＡ社はＣＰＵ／Ｃｈｉｐｓｅｔ及びＰＣ周辺Ｃｈｉｐを開発するメーカーです。同社のボードコンピュータ製品は自社の部品

を使用しているため、BIOS、ドライバからユーティリティソフトまで、高度なテクニカルサポートと長期の製品供給を実現

しています。 

同社のＣＰＵやチップセットは低消費電力が特徴で、ファンレスシステムやバッテリ駆動製品での利用を可能にして

います。また、ノースブリッジチップセットには、ＭＰＥＧ－２やＭＰＥＧ－４等のデコーディング・アクセレレーションを統

合し、円滑な動画表示が可能です。さらに最新のプロセッサコアにはパワフルなセキュリティツールを統合することで、

CPUの使用率を抑えたままデータの暗号化を可能にし、コンピュータの安全性を格段に向上させ、重要な情報の保護

を実現しました。 「Small is beautiful.」をスローガンに、Mini-ITX フォームファクター（17X17cm）の規格を作成、

Nano-ITX（12ｘ１２cm）、PIC-ITX（10ｘ7.2cm）と新たな規格も発表し、組み込み業界をリードしています。 



 

＜ＡＤＬＩＮＫ社について＞ 

本  社  ： 台湾・台北 

会社名  ： ADLINK Technology Inc. 

設  立  ： 1995 年 

代表者  ： Jim Liu 

事業内容： 計測・制御、産業用オートメーション、通信、医療、ネットワークセキュリティー、高度道路交通シ

ステムの各産業において、幅広いラインナップの組込み用コンピューティング製品のソリューショ

ンとサービスを提供している。台湾証券取引所に上場（TSE 6166） 

ＡＤＬＩＮＫ社の詳細は、http://www.adlinktech.com/jp/  をご覧ください。 

＜VIA社について＞ 

本  社  ： 台湾・台北 

会社名  ： VIA Technologies, Inc., 

設  立  ： 1987 年 

代表者  ： WenChi Chen（CEO） 

事業内容： PC·組み込み製品市場でシステム革新をリードするファブレスメーカー。コアロジック·チップセット、

低消費電力x86プロセッサ、マルチメディア、ネットワーキング·ストレージ·シリコンを基にしたトー

タルプラットフォーム·ソリューションを提供している。台湾証券取引所に上場（TSE 2388） 

VIA社の詳細は、http://www.viatech.co.jp/jp/  をご覧ください。 

 

＜丸文株式会社について＞ 

本  社  ： 東京都中央区日本橋大伝馬町8-1 

創  業  ： 1844 年  ／ 設  立  ： 1947 年 

代表者  ： 代表取締役社長 佐藤 敬司 

従業員  ： 812 名（2009 年 4月現在） 

資本金  ： 62 億 1,450 万円 

売上高  ： 1,999 億円（2008 年度連結） 

事業内容： 集積回路を中心とした半導体、電子応用機器など、国内外の先端エレクトロニクス製品を販売す

る商社。テキサス・インスツルメンツ社やブロードコム社、アルテラ社などの大手代理店。 ２０年

以上にわたって各種組込みボードやデバイスを取り扱い、組込みボードのノウハウと経験豊か

な技術サポート部門を持つ。東京証券取引所市場第1部に上場。（コード番号：7537） 

丸文株式会社の詳細は、http://www.marubun.co.jp/  をご覧ください。 

 

                                   この製品に関するお問合わせ先 

丸文株式会社 デバイス事業部 販売推進本部 推進第３部   担当：庄野（ショウノ） 

TEL 03-3639-9965  FAX: 03-3661-7471  E-mail: shono@marubun.co.jp 

 

                                   このニュースリリースに関するお問い合わせ先 

丸文株式会社 広報室 担当：杉村 

 TEL:03-3639-9803  FAX:03-5644-7693  E-mail:koho@marubun.co.jp 


